Mozliwos$¢ dofinansowania

Szkolenie z wymiany i regeneracji uktadéw 3 500,00 PLN brutto
BGA w laptopach 3500,00 PLN netto
SErwis24)  nNumerustugi 2025/12/19/137794/3223435 218,75PLN brutto/h
218,75 PLN netto/h
© skarzysko Koscielne
SERWIS 24 £t UKASZ .
& Ustuga szkoleniowa
WARSZAWA
[ stacjonarna
Kkokkok 5075 {8 Zajecia grupowe
o0 ocen ® 16:00h

9 07.09.2026 do 08.09.2026

Informacje podstawowe

Kategoria Techniczne / Elektronika i elektrotechnika

Szkolenie skierowane jest do 0s6b rozpoczynajgcych lub rozwijajgcych
dziatalno$¢ w zakresie serwisu laptopéw, w szczegdlnosci technikéw
) serwisowych, pracownikéw punktéw naprawy komputeréw oraz oséb
Grupa docelowa ustugi . . x . .
posiadajgcych podstawowg znajomos$¢é budowy laptopéw, ktére chea
przygotowac sie do samodzielnego wykonywania prac lutowniczych
zwigzanych z wymiang uktadéw BGA na ptytach gtéwnych.

Minimalna liczba uczestnikow 1

Maksymalna liczba uczestnikéw 4

Data zakonczenia rekrutacji 31-08-2026

Forma prowadzenia ustugi stacjonarna

Liczba godzin ustugi 16

Podstawa uzyskania wpisu do BUR Standard Ustugi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Ustuga przygotowuje do samodzielnego demontazu, regeneracji i ponownego montazu uktadéw BGA w laptopach, a
takze wtasciwego przygotowania stanowiska pracy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa, technologii lutowania oraz
stosowania odpowiedniego sprzetu i materiatéw.



Efekty uczenia sie oraz kryteria weryfikacji ich osiggniecia i Metody walidacji

Efekty uczenia sie Kryteria weryfikacji Metoda walidaciji

Obserwacja w warunkach

Uczestnik uruchamia urzadzenia symulowanych
serwisowe - stacje lutowniczg i
mikroskop.

Wywiad swobodny

Uczestnik poprawnie obstuguje
podstawowe wyposazenie stanowiska
serwisowego. Obserwacja w warunkach
Uczestnik poprawnie obstuguje symulowanych
urzadzenia serwisowe - stacje

lutownicza i mikroskop.
Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach

Uczestnik wskazuje najwazniejsze symulowanych
zagrozenia (np. ESD, wysoka
temperatura).

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach

Uczestnik definiuje zasady BHP Stosuje odziez i zabezpieczenia zgodnie symulowanych
obowiazujace przy pracy z elektronika i z instrukcja (opaska antystatyczna,
sprzetem serwisowym. wentylacja).

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach

Uczestnik przestrzega zasad symulowanych

bezpiecznego uzytkowania narzedzi.

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
Uczestnik dobiera odpowiednie symulowanych
parametry temperatury i przeptywu
powietrza w stacji lutowniczej.
Uczestnik bezpiecznie demontuje uktad Wywiad swobodny
BGA z ptyty gtéwnej przy uzyciu stacji

hot-air. Obserwacja w warunkach

Zdejmuje uszkodzony uktad BGA bez symulowanych

uszkodzenia ptyty.
Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
Uczestnik usuwa pozostato$ci cyny i symulowanych
pasty przy uzyciu odpowiednich
narzedzi (plecionka, topnik).
Uczestnik wlasciwie oczyszcza Wywiad swobodny
powierzchnie ptyty gtéwnej po

demontazu uktadu BGA. Obserwacja w warunkach

Uczestnik nie uszkadza pdl symulowanych

lutowniczych ani sgsiednich elementéw.

Wywiad swobodny



Efekty uczenia sie

Uczestnik przygotowuje uktad BGA do
ponownego montazu (reballing).

Uczestnik precyzyjnie lutuje nowy uktad
BGA na ptycie gtéwne;j.

Uczestnik ocenia jako$¢ wykonanych
potaczen BGA.

Kryteria weryfikacji

Uczestnik dobiera odpowiedni szablon i
kulki lutownicze.

Prawidtowo naktada kule metoda
reballingu.

Uczestnik poprawnie pozycjonuje uktad
na ptycie gtéwnej.

Kontroluje parametry lutowania (czas,
temperatura).

Kontroluje prawidtowy proces wlutu
uktadu na ptyte gtéwna.

Uczestnik wykonuje inspekcje optyczng
przy uzyciu mikroskopu.

Uczestnik definiuje podstawowe
metody testowania poprawnosci
montazu (np. test continuity, grzanie
diagnostyczne).

Rozpoznaje defekty lutownicze.

Metoda walidacji

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach
symulowanych

Wywiad swobodny



Efekty uczenia sie Kryteria weryfikacji Metoda walidacji

Obserwacja w warunkach
Uczestnik rozpoznaje symptomy symulowanych

probleméw z uktadem BGA na ptytach

(np. brak obrazu, zawieszanie).
Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach

Uczestnik rozréznia typowe problem
. 'yp . P y Lokalizuje defekty przy pomocy symulowanych
zwigzane z potaczeniami BGA po

. mikroskopu i narzedzi diagnostycznych.
montazu.

Wywiad swobodny

Obserwacja w warunkach

Poprawnie ponownie montuje uktadu symulowanych

BGA w razie wykrycia usterek.

Wywiad swobodny

Kwalifikacje

Kompetencje

Ustuga prowadzi do nabycia kompetenciji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzajacy uzyskanie kompetencji lub wyraznie z nim powigzane inne dokumenty
zwigzane ze wsparciem zawierajg opis efektéw uczenia sie?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyraznie z nim powigzane inne dokumenty zwigzane ze wsparciem potwierdzajg, ze
walidacja zostata przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia sie kryteria ich weryfikacji i zgodnie z
zaplanowanymi metodami walidac;ji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyraZnie z nim powigzane inne dokumenty zwigzane ze wsparciem potwierdzajg
zastosowanie rozwigzan zapewniajacych rozdzielenie proceséw ksztatcenia i szkolenia od walidac;ji?

TAK

Program

Szkolenie skierowane jest do 0s6b rozpoczynajacych lub rozwijajacych dziatalnos¢ w zakresie serwisu laptopow, w szczegdlnosci technikdow
serwisowych, pracownikéw punktéw naprawy komputeréw oraz oséb posiadajacych podstawowa znajomos¢ budowy laptopow, ktére chca
przygotowac sie do samodzielnego wykonywania prac lutowniczych zwigzanych z wymiang uktadéw BGA na ptytach gtéwnych.

Szkolenie stacjonarne realizowane w grupach maksymalnie 4-osobowych. Kazdy uczestnik pracuje na indywidualnym, w petni wyposazonym
stanowisku serwisowym.

Czas trwania ustugi: 16 godzin zegarowych (przerwy wliczone w czas ustugi).



Podziat godzin: zajecia teoretyczne: 2,5 h, zajecia praktyczne: 11,5 h, walidacja: 1 h, przerwy: 1 h
I. Wprowadzenie do stanowiska pracy

1,5 h (1 h teoria/0,5 h praktyka)

Czesc¢ teoretyczna (1 h):

e ¢ Omowienie wyposazenia stanowiska serwisowego do pracy z uktadami BGA.
e Zasady organizacji pracy przy lutowaniu uktadéw elektronicznych.
e Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP) podczas pracy z lutownicg i stacjg HOT AIR.

Czesc¢ praktyczna (0,5 h):

e o Konfiguracja i kalibracja stacji lutowniczych.
¢ Przygotowanie mikroskopu do pracy serwisowe;.

Il. Proces demontazu uktadéw BGA
2,5h (0,5 h teoria/2 h praktyka)
Czesc¢ teoretyczna (0,5 h):

e o Charakterystyka technologii BGA stosowanej w urzadzeniach mobilnych.
¢ Procedury bezpiecznego demontazu uktadéw BGA.
¢ Metody minimalizowania ryzyka uszkodzenia ptyty gtéwnej i sgsiadujgcych komponentow.

Czes$¢ praktyczna (2 h):

e ¢ Demontaz uktadéw BGA przy uzyciu stacji HOT AIR.
e Usuwanie resztek lutowia z ptyty gtownej.
* Przygotowanie powierzchni ptyty pod ponowne lutowanie.

lll. Cwiczenia praktyczne — demontaz uktadéw BGA
3,5 h — zajecia praktyczne

e ¢ Demontaz uktadéw BGA z ptyt testowych lub uszkodzonych urzadzen.
* Praca indywidualna uczestnikéw pod nadzorem trenera.
e Kontrola poprawnosci wykonanych czynnosci.

IV. Proces montazu uktadéw BGA
4 h (0,5 h teoria/3,5 h praktyka)
Czes$¢ teoretyczna (0,5 h):

e o Zasady przygotowania uktadéw BGA do ponownego montazu.
e Omowienie procesu reballingu.

Czesc¢ praktyczna (3,5 h):

e o (Czyszczenie i przygotowanie uktadéw BGA.
¢ Naktadanie kul BGA przy uzyciu szablonéw i past lutowniczych.
¢ Precyzyjne pozycjonowanie uktadéw BGA na ptycie gtéwne;j.
¢ Lutowanie uktadéw BGA z kontrolg temperatury i czasu procesu.
¢ Kontrola jakosci potaczen lutowniczych.

V. Rozwigzywanie problemoéw z potaczeniami BGA
2,5h (0,5 h teoria/2 h praktyka)
Czesc¢ teoretyczna (0,5 h):

e o Najczestsze problemy potgczen BGA (zimne luty, mostki lutownicze).
e Procedury ponownego montazu uktadéw BGA.

Czes$¢é praktyczna (2 h):



e o |dentyfikacja nieprawidtowosci w potaczeniach BGA.
¢ Korekta btedéw lutowniczych.
e Ponowny montaz uktadéw w przypadku wykrycia usterek.

VI. Walidacja efektow uczenia sie i certyfikacja
1 h - zajecia praktyczne
Walidacja prowadzona jest po zakonczeniu czesci dydaktycznej szkolenia i odbywa sie w warunkach symulowanych na stanowisku serwisowym.

Metody walidacji: Obserwacja w warunkach symulowanych — uczestnik wykonuje wskazane czynnosci serwisowe obejmujace demontaz oraz
montaz uktadu BGA na ptycie gtéwnej, zgodnie z procedurami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Wywiad swobodny — rozmowa z
walidatorem dotyczaca zastosowanych technik lutowania, doboru narzedzi oraz oceny poprawnosci wykonanej pracy.

Pozytywna walidacja potwierdza przygotowanie uczestnika do samodzielnego wykonywania podstawowych prac zwigzanych z demontazem i
montazem uktadéw BGA na ptytach gtéwnych.

Uczestnik, ktéry pozytywnie przejdzie walidacje, otrzymuje certyfikat potwierdzajgcy ukoficzenie szkolenia.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 10

Data realizacji Godzina Godzina

Przedmiot / temat Prowadzacy . . B .
zaje¢ rozpoczecia zakoriczenia

Liczba godzin

Wprowadzenie
do stanowiska

pracy

Kamil Zuba 07-09-2026 09:00 10:00 01:00

Zasady

BHP - techniki
bezpiecznej
pracy na
stanowisku
serwisowym

Kamil Zuba 07-09-2026 10:00 10:30 00:30

Demontaz

uktadéw BGA.
Techniki
bezpiecznego
usuwania BGA.
Jak chroni¢ ptyte
gtéwna i
sasiadujace Kamil Zuba 07-09-2026 10:30 13:00 02:30
elementy.
Czyszczenie
pozostatosci
lutowia,
przygotowanie
pola
lutowniczego

Przerwa Kamil Zuba 07-09-2026 13:00 13:30 00:30



Przedmiot / temat

Cwiczenia

praktyczne:
demontaz BGA z
ptyt testowych
lub
uszkodzonych
urzadzen. Praca
indywidualna pod
okiem trenera

Przygotowanie
uktadéw BGA.
Reballing z
uzyciem
szablondw,
kontrola jakosci
kul. Montaz
uktadéw BGA na
ptytach.
Pozycjonowanie
komponentow.
Lutowanie.
Kontrola
wizualna i
mikroskopowa

Przerwa

Procedury

ponownego
montazu w
przypadku
wykrycia
nieprawidtowosci
. Rozwigzywanie
problemoéw z
potaczeniami
BGA.
Identyfikacja
mostkow,
zimnych lutéw.
Procedury
naprawcze

Walidacja -

obserwacjaw
warunkach
symulowanych

Walidacja
- wywiad
swobodny i
omoéwienie
efektow

Prowadzacy

Kamil Zuba

Kamil Zuba

Kamil Zuba

Kamil Zuba

Data realizacji
zajeé

07-09-2026

08-09-2026

08-09-2026

08-09-2026

08-09-2026

08-09-2026

Godzina
rozpoczecia

13:30

09:00

13:00

13:30

16:00

16:50

Godzina
zakonczenia

17:00

13:00

13:30

16:00

16:50

17:00

Liczba godzin

03:30

04:00

00:30

02:30

00:50

00:10



Cennik

Cennik

Rodzaj ceny

Koszt przypadajacy na 1 uczestnika brutto
Koszt przypadajacy na 1 uczestnika netto
Koszt osobogodziny brutto

Koszt osobogodziny netto

Prowadzgcy

Liczba prowadzacych: 1

121

O Kamil Zuba

‘ ' Technik z 10-letnim do$wiadczeniem w zakresie serwisowania sprzetu komputerowego.
Specjalizuje sie w diagnostyce i naprawach sprzetu IT, opartych na biezacej praktyce zawodowe;j.
Ukonczyt kurs specjalisty IPC-7711/IPC-7721 z certyfikatem CompTIA GreenlIT. Prowadzi statg
praktyke serwisowg, systematycznie podnoszac kwalifikacje i aktualizujgc wiedze zgodnie z
aktualnymi standardami technicznymi. Nieprzerwanie aktywnie pracuje w zawodzie, stale
aktualizujgc wiedze praktyczng i teoretyczng w oparciu o biezace przypadki serwisowe. Posiada 7-
letnie doswiadczenie w prowadzeniu szkolen, tgczac wiedze techniczng z praktycznym podejsciem.
Specjalizacja: reballing uktadéw BGA w laptopach (chipsety, GPU, mosty pétnocne i potudniowe).

Informacje dodatkowe

Cena

3 500,00 PLN

3 500,00 PLN

218,75 PLN

218,75 PLN

Informacje o materiatach dla uczestnikow ustugi

Po zakoiczonym szkoleniu uczestnicy otrzymujg materiaty w formie skryptu dotyczace catosci przekazywanej wiedzy.

Informacje dodatkowe

Ustuga wpisuje sie w obszar zielonych kompetencji poprzez rozwijanie umiejetnosci naprawy i regeneracji urzadzen elektronicznych, co
przyczynia sie do wydtuzenia cyklu zycia sprzetu oraz ograniczenia ilosci elektroodpadéw zgodnie z zasadami gospodarki obiegu

zamknietego.



Adres

ul. Koscielna 32A
26-115 Skarzysko Koscielne

woj. $wietokrzyskie

Udogodnienia w miejscu realizacji ustugi
e Klimatyzacja
o Wi

e Laboratorium komputerowe

Kontakt

m E-mail agnieszka.warszawa@serwis24.org

Telefon (+48) 780 014 330

Agnieszka Warszwa



